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2010 mit Umsatz- und Ergebnisrekord erscectonics

AUmsatz + 60 % auf 0 81 Mio.

AEBIT + 149 % auf U 17 Mio.

AEBIT-Marge: 21 % (Vorjahr: 14 %)

AAuftragseingang: + 41 % auf 79 Mio.
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Segmente Im AUfWIHd Laser & Electronics
‘ Umsatz ‘ P ‘ EBIT ‘ P
in Mio. U 2010 2009 2010 2009
Rapid Prototyping 15,2 135 12% 3,8 2,3 62 %
Schneid- und 51,8 26,5 96 % 15,8 6,0 165 %
Strukturierungslaser
Flgetechnologien 8,2 53 54 % 0,4 0,2 130%
Dunnschicht- 3,2 35 -8% -1.5 -09 -72%
technologien
Alle sonstigen 2.8 1,9 46 % -1,2 -0,6 -88%
Segmente

60%| 17,3| 7,o| 148 %




Markte, Segmente, Produktlinen
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Vier Wachstumstreiber im Portfolio Laser & Electronics

Marktwachstum

LDS

Kunststoff-
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PCB-Produktionslaser Stencil Rapid Prototyping

Relativer Marktanteil




Umsatzverteilung nach Segmenten

2010: 81,2 Mio. Euro

Dinnschicht-  Sonstiges
technologien
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2009: 50,7 Mio. Euro
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87 % Exportanteil

2010: 81,2 Mio. Euro

Sonstige

Deutsch-
land

Ubriges Europa

Asien

Asien 55%

Nordamerika
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Laser & Electronics
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Umsatzentwicklung nach MF

Seg m enten Laser & Electronics
51,8
52 in Mio. EUR /
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Produktbereiche

LPKF: Maschinenbauer und Laserspezialist

Laser & Electronics
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Rap I d PrOtOtyp I n g Laser & Electronics

Ausristung zur Herstellung von
Leiterplatten-Prototypen

Kunden: Universitaten
Schulen
Industrie

Marktposition: ca. 70 % Marktanteil

Wettbewerb: MITS (J)
Everprecision (TW)
T-Tech (USA) u. a.

Strategisches Ziel: Ausbau der Marktfiihrerschaft
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Schneid- und Strukturierungslaser T oser & Electromics

Schneidlaser zur Herstellung von E
SMT Siebdruckschablonen (Stencils) . =
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Kunden: Elektronikindustrie oy T
Hersteller von SMT-Schablonen T :

*Ti

(Pl L]
Laser & lectronies

Marktposition: ca. 70 % Marktanteil

Wettbewerb: TechSource (USA) und
andere kleine Anbieter

Strategisches Ziel: Ausbau der Marktfiihrerschaft
ErschlielRung neuer Kundengruppen
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Schneid- und Strukturierungslaser Laser & Electronics

Leiterplatten-Produktionslaser:
Lasersysteme zum Ausschneiden von bestickten
und unbestiickten Leiterplatten

Kunden: Leiterplattenhersteller,
Leiterplattenbestiicker

Marktposition: Top 3

Wettbewerb: HANGOGS (China),
ESI (USA) und
andere kleine Anbieter

strategisches Ziel: Vorzugslieferant flhrender
Elektronikhersteller




Schneid- und Strukturierungslaser

Strukturierungslaser zur Herstellung von
dreidimensionalen Schaltungstragern mit dem
von LPKF patentierten LDS-Verfahren

Kunden: Hersteller von elektronischen
Baugruppen und Geraten

Marktposition: LDS-Technologie ist erst in ca. 10 % aller
Mobiltelefone vorhanden

Wettbewerb: alternative Verfahren

Strategisches Ziel: LPKF-LDS als Standardprozess fur die
Herstellung bestimmter MID-Typen

P

Laser & Electronics




Lizensierte Kunststofflieferanten m
fur das LDS-Verfahren aser & Electrorics
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http://corporate.evonik.de/de/index.html
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DaS L DS'Verfah ren Laser & Electronics

1. Spritzguss 2. Laserstrukturierung 3. Metallisierung

A~

In drei Schritten vom
spritzgegossenen Plastikgehause
zum dreidimensionalen
Schaltungstrager




P

Notebook mit LDS-Antennen Laser & Electronics

Laser & Electronics

Laserschneiden von
Lotpastenschablonen

SMT Stencll Technologle
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FUgeteChnO|Ogien Laser & Electronics

Schweil3en von Kunststoffteilen
mit dem Laser

Kunden: Automotive
Medizintechnik

Marktposition: Top 3
Wettbewerb: Leister (CH)
Bielomatik (D)

Branson (USA)

strategisches Ziel: Vorzugslieferant internationaler
Unternehmen
Marktfhrer
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Dunnschichttechnologien Laser & Electronics

Strukturieren von Dunnschichtsolarzellen

Kunden: Diinnschicht-Solarzellenhersteller

Marktposition:
Wettbewerb:

strategisches Ziel.

Top 3

Manz (D)
Oerlikon (CH)
Innolas (D)
Vorstol3 in“Top 2

Marktposition
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Konzernkennzahlen 2010 Laser & Electronics

Veranderung

(%0)

Umsatz (Mio. G) 81,2 50,7 60,1
EBIT (Mio. 4) 17,3 7,0 1485
EBIT-Marge (%) 21,3 13,7 |
Konzernuberschuss nach 12,1 4,7 158,9 |
Anteilen Dritter (Mio. 1) |
Net Working Capital (Mio. () 27,0 20,4 32,6

ROCE (%) 31,6 15,7 |
EPS, verwassert (1) 1,10 0,43 155,8 |
Finanzmittelbestand (Mio. 0) 13,1 10,3 34,3 |
Dividende je Aktie (() 0,40* 0,20 100,0
Auftragsbestand (Mio. 0) 12,5 14,7 - 15,0 |
Auftragseingang (Mio. ) 78,9 56,0 40,9 |

*Vorschlag an HV



Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung _Mﬁ

(in Mio. L,J) Laser & Electronics
‘ 2010 ‘ 2009

Umsatzerlése 81,2 50,7
Bestandsveranderungen 2.0 -0,8
Andere aktivierte Eigenleistungen 2.6 2,7
Sonstige Ertrage 2.2 1,8
Materialaufwand 23,4 15,0
Personalaufwand 23,5 17,9
Abschreibungen 4,0 2,9
Sonstige Aufwendungen 19,8 11,6
EBIT 17,3 7,0
Finanzergebnis 0,2 -0,2
Ertragsteuern 5,0 2,0
Konzernjahresltberschuss 12,5 4,8
Minderheitenanteile 0,4 -0,1

Konzernergebnis
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Aktiva | 31.12.2010 [  31.12.2009
Langfristige Vermdgenswerte
Immaterielle Vermbgenswerte 9,5 5,1
Sachanlagen 17,0 13,4
Sonstige langfristige Vermégenswerte 2,0 1,1

Kurzfristige Vermdgenswerte

Vorrate 18,8 14,5
Forderungen u. sonst. Vermégenswerte 16,1 12,7
Liquide Mittel 13,7 10,8
Summe 73,1 57,6
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Konzernbilanz (in Mio. 0) Toser & Electromics
Passiva | 31.12.2010 |  31.12.2009
Eigenkapital 51,4 40,2

Eigenkapitalquote 67 % (Vj: 70 %)

Langfristige Verbindlichkeiten

Bankverbindlichkeiten 2,2 2,8

Andere Verbindlichkeiten 1,8 1.9
Kurzfristige Verbindlichkeiten

Bankverbindlichkeiten 0,9 1,3

Andere Verbindlichkeiten 16,8 11.4

Summe | 73,1 | 57,6
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Konzernkennzahlen Q1 2011 Laser & Electronics

Veranderung

%

Umsatz (Mio. 1) 14,3 17,6 -18,7 81,2
EBIT (Mio. () 2,0 4,3 -54,5 17,3
EBIT-Marge (%) 13,7 24,4 44,1 21,3
Konzerntberschuss nach 1,4 3,2 -57,2 12,1
Anteilen Dritter (Mio. 0)

Net Working Capital (Mio. () 27,9 22,9 +21,8 27,0
ROCE (%) 3,3 9,0 -63,3 31,6
EPS, verwassert () 0,12 0,29 -57,2 1,10
Finanzmittelbestand (Mio. 0) 9,5 10,0 -4.9 13,1
Eigenkapitalquote (%) 66,3 69,2 -4,4 70,3
Auftragsbestand (Mio. ) 27,1 14,9 +82,5 12,5
Auftragseingang (Mio. ) 28,9 17,8 +62,6 78,9
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DI e I— P K F'A ktl e Laser & Electronics
B LFKF Laser (xETRA) O TecDaAx (Perf.) { Deutsche Bdrze Indizes) (relativ)
14
13
12
11
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5
W E
Anzahl der Aktien 11.005.613
lr' Market Cap am 151,7 Mio. G |7
17.5.2011
Streubesitz 79 %
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Erfolgsfaktor Entwicklung Laser & Electronics
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Laser-Mikromaterialbearbeitung Laser & Electronics




P

Kel’n-KnOW-h ow Laser & Electronics

Prazisions-
antriebs-
technik

Lasertechnik
& Optik

Mikromaterial-
bearbeitung
mit dem Laser

Steuerungstechnik
& Software
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Entwicklung in Zahlen Laser & Electronics
1 Entwicklungsquote in % 11.9
12 { (Aufwand/Umsatz) 11,4 o
o 11,0

10 1 9,6

8,9 ®
1 A2010: 96 Mitarbeiter in der
N Entwicklung
2 AEntwicklungsquote 2010:
> 10,4 %
;. A5 Patentanmeldungen in
2 den letzten 12 Monaten
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Entwicklungsschwerpunkte 2010 Laser & Electronics

AWeiterentwicklung
erfolgreicher Systeme

AAusbau der Softwarebasis

AEntwicklung von
Schltisselkomponenten

AEinstiegssysteme fiir F&E
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L P K F Wé.C h St Laser & Electronics
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Neues Entwicklungszentrum Garbsen rers Eectronics
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Anfange der Laserquipment AG 2001  erstlectronics
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Fertigung LPKF AG, Erlangen 2010 Laser & Electronics




